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MATERIALS 
1. SOLDERSLEEVE: D-129-05. Quantity Per Assembly: 1000 
2. CARRIER STRIP: Adhesive Coated High Temperature Tape 
 
APPLICATION 
1. This assembly is designed for use on PCB connectors having eyelet terminals parallel longitudinally  
    with the face of the connector on 2.54 (0.100) center spacing. 
2. Sleeves are to be installed using AD-1323 wire holding fixture, AD-1325 connector holding fixture,  
    AD-1324 Bandolier cutter and IR-1012 infrared heater. 
3. For certain applications, the CV-4505 shop air heater and AD-1327 connector and wire holding fixture  
    may be used. 
4. See page 2 for assembly procedure. 
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THERMOFIT ASSEMBLY PROCEDURE 
 
 SolderSleeve and Lead in Position for Assembly 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION PROCEDURE: 
1. Terminals must be tinned prior to placement of sleeves. 
2. Cut the correct number of sleeves from the reel. 
3. Position sleeves onto connector terminals as shown above and remove carrier tape. 
4. Strip wire 4.83±0.51 (0.19±0.02) and pre-tin. 
5. Insert wires onto sleeves. Wires should be straight and parallel to terminal. 
6. Heating Technique: 
 a. Infrared Heater IR-1012: Position connector into holding fixture. Place leads to be connected  
     into correct sleeve, (Sleeve will accept up to two 24 AWG leads). Position heater and energize,  
     after setting timer for correct cycle. Refer to IR-1012 Solder Pak Operating Instructions for  
     detailed procedure and maintenance instructions. 
 b. Convection Heater CV4505: Position connector into holding fixture. Place leads to be  
     connected into correct sleeve. Regulate airflow through the nozzle to achieve an air  
     temperature of 600° - 650°F at a point 7.62 (0.30) from the nozzle, (about 2.5 to 3 psi).  
     Apply heat until solder flow is noted. 
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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